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YXLON

Technology with Passion

FEIn

Y.Cheetah

Erleben Sie Brillanz!

B Schnelle und effiziente Priufung

B Bedienung mit einem Klick

B Traceability- und Priufbericht-Funktion

B Erweiterte QuickScan®Funktion mit 64 Bit

Das Mikrofokus-Rontgenpriifsystem Y.Cheetah wurde fiir verschiedenste Priifanforderungen
entwickelt und bietet Unternehmen dadurch eine hohe Investitionssicherheit. Seine
Leistung und Effizienz ist bisher in der manuellen und automatischen Rontgenpriifung
unerreicht.

Der Y.Cheetah erreicht seine brillanten Bilder durch die bewahrte FeinFocus Rontgenroh-
rentechnologie, einen fein abgestimmten Flachbilddetektor sowie einem gedampft gela-
gerten Manipulator.

Bei der manuellen Prifung erleichtert die Bedienung mit einem Klick die Arbeit. Bewahrte
Funktionen wie Click & Center, Frame & Zoom, Click & Fly, Grid Inspections, Zoom+ und
PowerDrive wurden durch die Traceability- und Priifbericht-Funktion erganzt, die fur eine
eindeutige Zuordnung des Priifteils zum Prifbericht sorgt.

Durch die optionale, hochprazise CT-Achse konnen CT-Aufnahmen mit bisher nicht erreichter
Qualitat in kurzer Zeit aufgenommen werden.

YXLON. X-ray technology at its best.



2 YXLON. X-ray technology at its best.

Konfiguration und Spezifikationen

1 CT Bild eines Sensors
2 CT Bild eines med. Bauteils
3 CT Bild eines Elektronik-Bauteils
4 Rontgenbild des Bauteils
von Bild 3

Allgemeine Produktmerkmale Réntgenrohre
Zeit bis zum ersten Bild (typ.) ~10s Réhrentyp offene Rontgenrohre
Typische Rekonstruktionszeit <60s Target Transmissionstarget
Scanzeit uCT (Min) 8s Targetmaterial Wolfram
Zeit fiir Rekonstruktion pCT (Min) ~60s Spannung 25-160 kV
Beladungsoffnung GrofR3e, autom. Tiir (690 x 650 mm) Strom 0,01-1,0 mA
Betrachtungsmaoglichkeiten GrofBes Fenster (520 x 370 mm) Max. Rohrenleistung 64 W

GroB3er 24" Monitor (verstellbar) Max. Targetleistung 1BW
Zoom+ ja Detail-Erkennbarkeit <500 nm
PowerDrive ja Réntgenintensitétssteuerung TXI
Power-Boost-Faktor 33x
Bild Stabilisierung Luft Federung

Manipulation Abmessungen

Manipulationssteuerung tGber Maus oder Joystick Breite/Tiefe/Hohe (mm) ~1.650/1.400/1.850
Inspektionsflache (max.) 460 mm x 410 mm (18" x 16") Gewicht ~2.200 kg
TeilegroRe (max.) 800 mm x 500 mm (31" x 19")

Achsen-Teilehalter X, Y Bildkette

Schragansicht +/-70° (140°) Geometrische VergroRerung (max.) 2.000x

CNC ja Totale VergroBerung (max.) 17.000x




1 Gebrochener Draht

2 Schichtbild eines
defekten BGA Bauteils

3 CT Bild eines defekten
BGA Bauteils

Y.Cheetah Mikrofokus-Rontgenlosung

Wourde fiir verschiedenste Priifanforderungen in der Elek-
tronik-, Telekommunikations- und Automobilindustrie so-
wie aus den Bereichen Luftfahrt-, Sicherheits- und Medi-
zintechnik entwickelt. Das vielseitige System bietet eine
bisher unerreichte Leistung und Effizienz in der manuellen
und automatischen Rontgenprifung.

Die Entwicklung des Y.Cheetah ist gepragt von der lang-
jahrigen Erfahrung von FeinFocus, dem Pionier fiir Mikro-
fokus-Réntgentechnologie mit weltweit mehr als 2500
installierten Systemen.

Y.Cheetah kann flexibel an neue Prifanforderungen ange-
passt werden und bringt Unternehmen damit eine hohe
Investitionssicherheit. Die clevere Bedienung mit einem
Klick erganzt das innovative Manipulationskonzept. Das
System bietet dazu hochste Bildqualitat und ist damit die
effizienteste und leistungsstarkste Losung flr die schnelle
Echtzeit-Mikrofokus-Priifung, von der manuellen Einzel-
teilprifung bis hin zur automatisierten Serienprifung.

Flexibilitat und Vielseitigkeit

Y.Cheetah bietet verschiedenste Konfigurationen. Viel-
faltige Inspektionsmodule, die nachtraglich erganzt wer-
den konnen, erlauben kundenspezifische Lésungen und
bereiten auf zukiinftige Anforderungen vor. Das System
ermaoglicht u.a. schnelle 2D-Priifungen und 3D-Mikro-
fokus-Computertomographien (uCT) fiir die Bereiche:

® Fehleranalyse, Forschung und Entwicklung
® Prozess- und Qualitatskontrolle
m Batch-, Serien- und Produktionsprifung

Applikationen

Leiterplatten

Halbleiter-Packaging und Interconnects
Elektronische und mechanische Module
Elektro-mechanische Komponenten und Stecker
Vergossene Komponenten und Module
Mikrosysteme, Sensoren, Aktuatoren,

MEMS und MOEMS

m Medizintechnik

® Pharmazeutische und optische Baugruppen



Y.uCT Modul mit Y.QuickScan® Option

Das Y.uCT Modul gewahrt einen tiefen Blick in den inneren
dreidimensionalen Aufbau von Priifobjekten Uber virtuelle
Querschnitte und Schichten.

Das Y.uCT Modul, erhaéltlich fiir den Y.Cheetah, umfasst
folgende Komponenten:

pCT-Manipulator mit hochpraziser Rotationsachse
Bedienerfreundliche Scan- und Rekonstruktions-
software

= Workstation fur Rekonstruktion und Visualisierung

® Y.QuickScan® fiir yCT-Scans in Sekundenschnelle und
Rekonstruktionen in weniger als 2 Minuten (Option)
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1 Fehlerhafter BGA

2 Bonddrahte im CT Bild
3 Schichtbild

4 CT Achse

Prifablauf

Systeme mit Y.uCT Modul eignen sich besonders fiir hoch-
auflésenden Volumenscans. Rohreneinstellungen und
Positionierung kénnen in Sekundenschnelle vorgenom-
men oder Uber hinterlegte Priifablaufe geladen werden.

Wahrend der Probenrotation um 360° wird eine Sequenz
von Projektionen aufgenommen und der Rekonstruktion
zugeflhrt. Die Visualisierungssoftware mit einer CAD-
ahnlichen Oberflache ermdoglicht die Detailanalyse virtu-
eller Querschnitte und Schichten und vieles mehr.
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